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上海新阳半导体材料股份有限公司 

2022 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深证证券交

易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指

引等规定，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2022 年上半年度的募集

资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 

本报告期涉及募集资金为：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]195 号文《关于同意上海

新阳半导体材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准募集的资金（以下简称“向特

定对象发行股票募集资金”）。 

一、募集资金基本情况 

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]195 号文《关于同意上海新阳半导体材料股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股

票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98 万元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为 78,753.97

万元。本次募集项目资金于 2021 年 4 月存入公司募集资金专用账户中。 

上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的众会字（2021）第 03522

号《验资报告》验证。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 

本公司于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 22,732,486 股，募集资金总额 79,199.98

万元，天风证券股份有限公司从募集资金总额中提取的承销保荐费用（含税）为 396 万元。天风证

券股份有限公司将扣除承销保荐费用（含税）后的资金打款到本次募集资金专户中，金额为 78,803.98

万元。另支付发行中介费用不含税 72.43 万元，此外考虑到天风证券股份有限公司从募集资金总额中

扣除的承销保荐费用含有增值税 22.42 万元部分需要加回。所以本次向特定对象发行股票扣除不含税

发行费用后的募集资金净额为 78,753.97 万元。 
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截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金使用及余额情况具体如下： 

单位：人民币万元 

项目名称  
募集 

资金金额 
 

期初募集 

资金余额 

 本期实际 

使用金额 
 

募集资金 

期末余额 

集成电路制造用高端光刻胶研发、

产业化项目 
 42,553.97  41,692.04  1,654.05  40,037.99 

集成电路关键工艺材料项目  21,200.00  13,699.90  4,000.04  9,699.86 

补充流动资金  15,000.00  0.00  0.00  0.00 

合计  78,753.97  55,391.94  5,654.09  49,737.85 

 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况 

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进

一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募

集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司对募集资金实行专户存储，并分别与保

荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及其补充协议。 

（二）募集资金在各银行账户的存储情况 

本公司为向特定对象发行股票募集资金开设了四个专项账户，分别为开户行：上海银行股份有

限公司松江支行（以下简称“上海银行松江支行”）账号为 03004477827；开户行：中国建设银行股

份有限公司上海松江支行（以下简称“建行松江支行”）账号为：31050180360000003196；开户行：

宁波银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“宁波银行松江支行”）账号为：70040122000491141；

开户行：浙商银行股份有限公司上海分行（以下简称“浙商银行上海分行”）账号为：

2900000010120100728563。本公司已连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与上海银行松江支行、

建行松江支行、宁波银行松江支行和浙商银行上海分行签订了《募集资金三方监管协议》并发表

2021-024 公告。 

截至 2022 年 6 月 30 日，本次募集资金专项账户的余额如下： 

单位：人民币元 

序号  项目名称  开户银行  账号  期末余额 

1  集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目  浙商银行上海分行  2900000010120100728563  209,012,652.46 

2  集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目  宁波银行松江支行  70040122000491141  5,935,035.33 

3  集成电路关键工艺材料项目  上海银行松江支行  03004477827  40,356,310.58 

4  补充流动资金  建行松江支行  31050180360000003196  12,538.07 

合计      255,316,536.44 
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截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的本次募集资金合计 497,378,470.77 元，待归垫及尚未

支付的发行费用合计 500,125.04元，累计产生利息收入 17,437,940.63元，闲置募集资金 260,000,000.00

元已用于结构性存款（相关公告编号：2022-047、2022-053），募集资金账户余额合计 255,316,536.44

元。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目的资金使用情况 

本报告期，本公司募集资金的实际使用情况详见附表-1“2021 年向特定对象发行股票募集资金

使用情况对照表”。 

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 

本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点或实施方式的情况。 

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

本公司向特定对象发行股票无以募集资金置换自有资金的情况。 

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

本报告期，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

（五）节余募集资金使用情况 

本报告期，本公司不存在节余募集资金。 

（六）超募资金使用情况 

本公司向特定对象发行股票无超募资金。 

（七）尚未使用的募集资金用途及去向 

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的本次募集资金合计 497,378,470.77 元，待归垫及尚未

支付的发行费用合计 500,125.04元，累计产生利息收入 17,437,940.63元，闲置募集资金 260,000,000.00

元已用于结构性存款（相关公告编号：2022-047、2022-053），募集资金账户余额合计 255,316,536.44

元。 

（八）募集资金使用的其他情况 

本报告期，募集资金使用无其他情况。 
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本报告期，无变更募集资金投资项目的情况。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

和公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时对外披露，不

存在管理和使用违规情况。 

 

附表 1：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 

 

 

 

 

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 

 

2022 年 08 月 10 日 
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附表 1：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（单位：万元） 

募集资金总额 78,753.97 本报告期投入募集资金总额 5,654.09 

报告期内变更用途的募集资金总额  

已累计投入募集资金总额 29,016.12 累计变更用途的募集资金总额  

累计变更用途的募集资金总额比例  

承诺投资项目和超募资金投向 
是否已变更项目

（含部分变更） 

募集资金承诺投

资总额 

调整后投资

总额 

本期报告 

投入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投资进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定 

可使用状态日期 

本报告期实

现的效益 

截至报告期末 

累计实现的效益 

是否达到预

计效益 

项目可行性是否发生

重大变化 

承诺投资项目  

集成电路制造用高端光刻胶研

发、产业化项目 
否 42,553.97  1,654.05 2,515.98 5.91%  -823.05 -8,060.64 否 否 

集成电路关键工艺材料项目 否 21,200.00  4,000.04 11,500.14 54.25% 尚无法判断 -15.11 -50.58 否 否 

补充流动资金 否 15,000.00  0.00 15,000.00 100.00%    不适用 否 

承诺投资项目小计 否 78,753.97  5,654.09 29,016.12   -838.16 -8111.22   

超募资金投向  

无            

超募资金投向小计            

合计  78,753.97  5,654.09 29,016.12   -838.16 -8111.22   
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附表 1：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表（单位：万元）（续） 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目尚未达到可使用状态。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的本次募集资金合计 497,378,470.77 元，待归垫及尚未支付的发行费用合计 500,125.04 元，累计产生利息收入 17,437,940.63

元，闲置募集资金 260,000,000.00 元已用于结构性存款（相关公告编号：2022-047、2022-053），募集资金账户余额合计 255,316,536.44 元。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 
本报告期中披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产业化项目相关效益计算包含自有资金投入。本报告中披露的关于集成电路制造用高端光刻胶研发、产

业化项目与前次募集资金中 193nm(ArF)干法光刻胶研发及产业化项目系同系列最终产品，所以该项目的收益指标包含前次募集资金光刻胶项目产生的效益。 

 


